
 

1 

 

国微集团（深圳）有限公司校园招募应届生及实习生 

——栋梁人才，未来可期！ 

 

概 述 

作为深圳市第一家半导体设计企业，国微集团起源于 1993 年，并于 2016

年在香港联交所主板上市（股票代码 02239）。国微集团是一家半导体控股

集团，主要聚焦于芯片设计及系统解决方案、芯片设计工业软件及相关应用

领域。国微集团是国家规划布局内的重点软件企业、国家高新技术企业，获

得包括国家科学技术进步二等奖、国家高技术产业化十年成就奖、2017 年度

深圳 IC 设计企业销售额前十强等诸多荣誉。 

国家项目 

国微集团先后承接了国家集成电路 908、909 工程以及多项国家重点项

目。2018 年起，国微集团承担国家“核高基”重大科技专项“芯片设计全流程

EDA 系统开发与应用”，面向集成电路先进工艺和国产高端芯片的需求，着力

开发工业软件——数字芯片设计全流程 EDA系统。EDA设计工具是工业软件，

是目前国家资源及产业资本都大力投入发展的领域。 

研发布局 

国微集团孵化培育了多家优秀上市企业或拟上市企业，集团以深圳运营

总部为核心，在上海临港、西安高新区、香港科学园、台湾新竹等国内多个

城市布局，海外研发团队布局美国、德国、日本、韩国、以色列等。国微 EDA
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以包括政府引导基金、产业资本和企业自筹等在内的初始资金 19 亿，打造集

团 EDA 技术研发平台。 

国微 EDA 

EDA 设计工具属于工业软件，为目前国家在集成电路行业最重要的布局

之一。由于长期处于被海外垄断的状态，EDA 是国家资源及产业资本都在大

力投入发展的领域。人才是 EDA 领域最重要的竞争力，而国内 EDA 人才长

期紧缺，行业和集团都将不断投入持续投入资源确保人才待遇及成长。选择

投身 EDA 行业，未来可期。 

高校合作 

国微集团与西安电子科技大学建立了“西电-国微 EDA 研究院”，与东南大

学建立了“东大-国微 EDA 联合实验室”，与南方科技大学建立了 EDA 联合实

验室，致力于培养 EDA 研发人才，与清华大学、北京大学、中国科学院、复

旦大学、同济大学、中山大学、中南大学、南昌大学等国内著名科研院所和

粤港澳大湾区各高校的合作研发也在积极推进中。高校合作主要围绕 EDA 联

合技术研究，以及 EDA 人才联合培养（硕士、博士、博后等）展开，将为集

团人才深造提供更多资源和机会。 
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国微欢迎什么样的人才？ 

❖ 计算机、软件等相关专业 

✓ 有熟练的程序架构设计、编程、调试、测试和维护知识 

✓ 在数据结构、数据库、操作系统方面有深入的学习 

❖ 微电子、集成电路等相关专业 

✓ 熟悉数字电路、模拟电路的工作原理，了解集成电路的前端、后端设

计知识 

❖ 数学、物理等相关专业 

✓ 在数值计算、仿真模型构建、图论、组合数学优化、偏微分方程组、

稀疏矩阵等等方面可发挥特长 

 

加入国微可以获得什么？ 

❖ 公司栋梁人才直通车 

✓ 除了公司的各类待遇、浓厚的研究氛围、核心的“硅谷”科技圈、多方

位的关怀关注、名校企业大咖导师的指引之外，将伴随公司的蓬勃发

展而拥有无限发展机遇以及人才直通快梯。 

❖ 系统化的职业发展 

✓ 参与国微集团 EDA 重大科研项目，与众多行业经验丰富的高级研发人

才交流； 

✓ 国内外交流学习和工作机会，培养国际视野； 

✓ 多位高校及企业导师联合指导，接触行业最前沿技术和理论，打下良

好学术及行业人脉基础； 
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✓ 符合条件者提供包括清北在内一线名校的联合培养深造机会； 

✓ 各类行业名师大讲堂（院士名家级别）聆听机会。 

❖ 丰厚诱人的福利 

✓ 行业内极具竞争力的薪资，全年多次旅游、团建活动，带薪年假及附

加惊喜假期； 

✓ 公司协助解决住宿，全额报销毕业报到交通费用，解决深圳户口； 

✓ 享受课题项目的特别激励和绩效奖金，每年至少一次调薪机会； 

✓ 可享受深圳市政府住房补贴及其他待遇； 

✓ 表现优秀者特殊晋升通道。 
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招聘岗位及要求 

职位名称 任职资格 

软件工程师 1、计算机、电子工程、集成电路工程、数学、物理、微

电子等相关专业，硕士学历，英语读写熟练； 

2、掌握编程语言：C/C++，会 Python、Tcl/Tk 及 Qt 各

种开发库优先； 

3、掌握各种常见数据结构及算法； 

4、有在 Linux 系统上研发的经验，能进行基本的编辑、

编译、调试等操作者优先； 

5、了解集成电路相关专业知识； 

6、有较强的自我学习能力，良好的沟通交流能力和团队

合作精神。 

EDA 工程师 1、微电子、集成电路工程、电子工程、半导体物理等相

关专业，硕士学历，英语读写熟练； 

2、掌握可测试性设计（DFT）并且熟悉 C/C++语言优先； 

3、掌握芯片制造流程（特别是光学临近效应校正 OPC

和化学机械抛光 CMP）并且熟悉 C/C++语言优先； 

4、掌握 HSPICE 仿真并且熟悉 C/C++语言优先； 

5、有较强的自我学习能力，良好的沟通交流能力和团队

合作精神。 

嵌入式软件工程师 1、计算机、电子工程、数学、自动化等相关专业，本科

学历及以上，英语读写熟练； 

2、精通 C、C++编程，熟悉在 GCC 环境下开发及 GDB

调试; 

3、具有一定的电路分析能力及汇编语言编程能力； 

4、熟悉一到两种实时操作系统; 

5、有较强的自我学习能力，良好的沟通交流能力和团队

合作精神。 
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算法工程师 1. 计算机、微电子、数学或相关专业，硕士学历，英语

读写熟练； 

2. 熟悉重要数据结构和算法，尤其是组合优化算法； 

3. 熟练使用 C++，有 Linux/Unix 上的开发经验； 

4. 有较强的自我学习能力，良好的沟通交流能力和团队

合作精神。 

5. 加分项：芯片结构和芯片设计流程相关知识。 

逻辑工程师 1、计算机、电子工程，微电子，信息工程相关专业，硕

士学历； 

2、精通数字电路开发，熟悉 FPGA，RTL，Verilog； 

3、英语读写熟练。 

实习生 1． 微电子、计算机、集成电路工程、电子工程、半导

体物理、数学等相关专业，硕士学历及以上； 

2． 有较强的自我学习能力，良好的沟通交流能力和团

队合作精神； 

3.  能保证至少 6 个月实习期。 
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办公环境 

 

招聘流程 

现场直聘：参与宣讲→现场集体面试→单独终面→发放 offer 

远程招聘：投递简历→参加笔试→视频面试（1-2 轮）→发放 offer 

简历投递邮箱：ysun@smit.com.cn 

招聘前期咨询：Sunying131（申请时请备注学校+专业+学历+姓名） 


